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Liebe Leserinnen und Leser,

der erste PolylC-Newsletter
im Jahr 2010 gibt lhnen
einen Uberblick (ber die
offentlichen Auftritte von
PolylC und informiert Sie
Uiber Schwerpunkte der von
PolylC besuchten Messen.

Aufder HANNOVER MES-
SE, auf der PolyIC in der
Halle 17 ausstellt, ist der
Produktschutz ein Highlight
der Messe. Das Thema
rickt in den Vordergrund,
da sich laut Hannes Hesse,
Hauptgeschéaftsfiihrer des VDMA, allein der Schaden durch
Produktpiraterie im deutschen Maschinen- und Anlagenbau
jahrlich auf mehrere Milliarden Euro belauft.

PolyIC tritt weiterhin auf der SID in Seattle, USA auf. Hier ist
der Schwerpunkt der Ausstellung die transparente, leitfahige
Folie von PolyIC.

Zu guter Letzt wollen wir Sie noch auf DIE Veranstaltung in
der Branche der gedruckten Elektronik hinweisen: die LOPE-
C. Mehr dazu lesen Sie in unserer Rubrik "Vorschau".

Eine spannende Lektiire wiinscht lhnen
lhr

Wolfgang Mildner

Managing Director PolyIC
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Association for Automatic
Identification and Mobility

PolylC auf der HANNOVER MESSE 2010
Elektronische Echtheitspriifung

SID 2010 in Seattle, USA - PolyIC stellt aus
PolyIC ist Goldsponsor auf der LOPE-C 2010
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Vorschau:
PolylC auf der HANNOVER MESSE 2010

Das TOP-Thema 2010 wird
auf der HANNOVER MES-
SE "PROTECTION" sein.
Dieses Thema ist Teil des
Ausstellungsschwerpunk-
tes IDENTIFICATION, VISI-
ON & PROTECTION.

HANNOVER
MESSE

I9.-23. APRIL 2010

Produktschutz wird in glo-
balen Markten immer wichtiger. Marken und Produkte mussen
in allen Industriezweigen vor Piraterie geschitzt werden. Auf
der HANNOVER MESSE 2010 wird dieses Thema als ein
Schwerpunkt prasentiert. Hier zeigt u.a. PolyIC (in Halle 17,
Stand D25/1) Ideen fiir den praventiven Schutz vor Produktpi-
raterie, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfahigkeit von
Unternehmen zu sichern. Naheres zum elektronischen Echt-
heitsschutz von PolyIC finden Sie in der nachsten Rubrik.

PolyIC stellt kostenlose Fachbesucher-Tickets zur Verfligung,
die als Dauerticket fiir alle Veranstaltungstage (19. bis 23.
April 2010) gelten. Senden Sie eine Mail an info@polyic.com.
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Applikationen:
Elektronische Echtheitspriifung

PolylC wird zur Echtheitser-
kennung kontaktlos ausles-
bare elektronische Tags
anbieten. Diese Tags wer-
den auf der technologi-
schen Basis gedruckter
Elektronik realisiert.
Sie werden Uber ein Lese-
gerat per Hand oder auto-
matisch ohne die Notwendigkeit eines direkten Sichtkontaktes
ausgelesen.

Die Tags kénnen in Form einer diinnen flexiblen Folie direkt
in Produkte oder Verpackungen versteckt integriert werden.

Vorschau:
SID 2010 in Seattle, USA - PolyIC stellt aus

Die SID International Sym-

posium, Seminar and Exhi-
bition, die vom 23. bis 28.
Mai 2010 in diesem Jahr

zum 48. Mal stattfindet, ist
die fuhrende internationale
Konferenz flr Wissenschaftler, Ingenieure, Hersteller und
Anwender der Displayindustrie.

PolylC wird auf der SID 2010 in Seattle, USA ausstellen. Der
Ausstellungsschwerpunkt liegt auf transparenten leitfahigen
Folien. Diese Folien kénnen als ITO Ersatz dienen fir beispiels-
weise BerUhrungssensoren, Displays oder elektrische Heizele-
mente.

Sie finden PolylC auf dem Stand Nr. 423.

Vorschau:
PolyIC ist Goldsponsor auf der LOPE-C 2010

Auch in diesem Jahr wird

LO P E = C PolylC am 1. und 2. Juni
im  Congress Center

1 der Messe Frankfurt auf
U?;“dfl‘lir;né'rlllmﬂE|EI:|:IIZ|IIIL'5- der LOPE-C (Large-area,
Organic and Printed Elec-

Canvestian ‘ ;
tronics Convention) als
Goldsponsor ausstellen.

Schwerpunkte der Ausstellung von PolylC werden sein:

- PolyID: gedrucktes RFID

- PolyLogo: gedruckte Displays und smarte Objekte
- transparente leitfahige Folien

- gedruckte Speicher

Zusatzlich ist PolylC mit drei Vortragen vertreten.

IC4U Ausgabe 01.2010

IC4U erscheint regelmaRig und ist als E-Mail-Newsletter er-
héltlich.

V.i.S.d.P.: Bettina Bergbauer, Public Relations




